


課  程  表 
一○七年十月二十三日(星期二) 

08:00~09:00 參加者憑證入場(對號入座)，自由參觀現場展示 60 分鐘 

09:00~09:05 理事長致詞 5 分鐘 

09:05-11:05 
(中場休息 
15 分鐘) 

Sustainability and Collaborative Innovation at DOW 
Total Solution for Electronic Release Market at DOW 
主講人：Xiucuo Li / Lola Chao

台灣陶氏化學股份有限公司 

120 分鐘 

11:05-11:15 休息 10 分鐘 

11:15-12:15 
中美貿易戰對台灣產業布局的影響與因應 
主講人：王健全 副院長 

中華經濟研究院 
60 分鐘 

12:15-13:30 午餐，參觀現場展示 

13:30-14:30 
功能性基材應用與未來發展 
主講人：林志謙 特助 

翊聖企業股份有限公司 
60 分鐘 

14:30-14:35 休息 5 分鐘 
14:35-16:35 
(中場休息 
15 分鐘) 

特殊非黏著處理：IMD Coating 
主講人：井上雅之 總經理 

台灣岩谷股份有限公司 
120 分鐘 

16:35-16:40 休息 5 分鐘 

16:40-17:40 
2018慕尼黑全球膠帶論壇回顧(上) 
主講人：高啟林 博士 

四維企業股份有限公司 
60 分鐘 

17:40 迎賓晚宴(台北國際會議中心二樓翠庭) 

一○七年十月二十四日(星期三) 

08:30~09:00 參加者憑證入場(對號入座)，自由參觀現場展示 30 分鐘 
09:00-11:00 
(中場休息 
15 分鐘) 

塗佈劑用 Silicone 
主講人：入船真治 室長 

   日本信越化學工業株式會社／台灣信越矽利光(股)公司 
120 分鐘 

11:00-11:10 休息 10 分鐘 

11:10-12:10 
VOCs相關法令及最佳可行控制技術介紹 
主講人：粘愷峻 經理

傑智環境科技股份有限公司
60 分鐘 

12:10-13:30 午餐，參觀現場展示

13:30-15:30 
(中場休息 
15分鐘) 

有機硅離型材料基材塗硅性能研究 
主講人：范勝華 經理 

瓦克化學（中國）有限公司 
120分鐘 

15:30-15:40 休息 10 分鐘 

15:40-17:10 
2018慕尼黑全球膠帶論壇回顧(下) 
主講人：侯智成 博士 

 弘威工業股份有限公司
90 分鐘 

17:10 研討會結束
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2018 黏性膠帶產業技術人才培訓計畫 
學員基本資料表 

學員編號_______________ 
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資 
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姓    名  身份證號  出 生 年  性別 □男□女 

服務單位  職  稱  

服務部門  產業別  

聯絡地址   

郵遞區號□□□                    
        縣       鄉鎮       路       段       巷       號 

        市       區市       街                弄       樓 

電    話 (  )                 分機 電子 

郵件 

信箱 

 手    機  

傳    真 (  )                 分機 

最高學歷  □國中  □高中職  □專科  □學士  □碩士  □博士  □其它 

參 

訓 

背 

景 

1.您參訓目的：     (1)□在職訓練      (2)□職前訓練      (3)□第二專長 

2.請問貴公司或服務單位的員工人數大約有多少人？ 

  (1)□10人以下    (2)□11～50人     (3)□51~100人      (4)□101~200人 

  (5)□201~500人   (6)□501~1000人   (7)□1001~2000人   (8)□2001人以上 

3.您是否願意接收定期“課程資訊”通知？(1)□願意          (2)□不願意 

4.您由何處獲得培訓招生消息？(可複選) 

  (1)□同事或同業   (2)□親朋好友   (3)□公商團體   (4)□學校/政府公告 

  (5)□雜誌         (6)□報紙廣告   (7)□電視廣播   (8)□其他 

  (9)□網站(請說明網址或網站名稱：               ) 

5.您的參加是因為： 

  (1)□公司目前工作需要而由公司選派    (2)□公司未來需要而由公司選派 

  (3)□個人目前工作需要自行申請而獲准  (4)□個人未來發展 

備 

考 

本人同意本資料表得由黏性膠帶公會於合理範圍內進行蒐集，利用或電腦處理。 

                                             本人簽名：_______________________ 

備 

註 

產業別對照表： 
 1.食品業  2.煙草業  3.紡織業  4.成衣服飾業  5.皮革毛皮及其製品業 6.木竹製品業 
 7.家具及裝設品業 8.紙漿紙及紙製品業 9.印刷及有關事業 10.化學材料業 11.化學製品業 
 12.石油及煤製品業13.橡膠製品業14.塑膠製品業15.非金屬璜礦物製品業 16.金屬基本工業 
 17.金屬製品業 18.機械設備業 19.電機電子機械器材業 20.運輸工具業 21.精密器械業 
 22.雜項工業 23.技術服務業 

 
台灣區黏性膠帶工業同業公會 




